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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR L’INCLUSION DE CLAUSES DE FIABILITE
DANS LES SPECIFICATIONS DE COMPOSANTS (OU PIECES DETACHEES)
POUR L’EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

PREAMBULE

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationale;
naux.

dans leurs régles nationales le texte de la recommandati a hs la meSure ol les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la regommandatibn de Y4 s, nationale correspondante doit, dans la

La présente recoin i ¢té etablie par Je Comité d’Etudes No 56 de la CEI: Fiabilité des
composants et des icls Blectroniques.

Un projet@ ‘ :
discutés au co d ion} S Prague en 1967 et & Paris en 1969. A la suite de cette derniére

réunion, un nouysau proje 56 (Bureau Central) 21, fut soumis & I’approbation des Comités
nationaux sui
Les p e soQt prononcés explicitement en faveur de la publication:
Italie
Japon
Suisse
Canada Tchécoslovaquie
Danemark Turquie
Finlande Union des Républiques

France Socialistes Soviétiques
Israél :

Les Etats-Unis d’Amérique ont voté contre la publication car ils estiment que le texte est incomplet
sans annexe explicative. Cette annexe est a I'étude.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDE FOR THE INCLUSION OF RELIABILITY CLAUSES
INTO SPECIFICATIONS FOR COMPONENTS (OR PARTS)
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are acce
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
the text of the IEC recommendation for their national rules in so f:
between the IEC recommendations and the corresponding natio
in the latter.

permit. Any divergence
possible, be clearly indicated

Components and Equipment.

A first draft was disc ‘ eti in Hapburg in July 1966. Three successive drafts were
discussed at the meetings \€ld} 3 \ any in Paris in 1969. As a result of this latter meeting,

a new draft, document 564C¢ was circulated to the National Committees for approval

Italy

Japan

South Africa
Switzerland
Denmark Turkey

Finland Union of Soviet
France Socialist Republics
Israel

The United States of America voted against publication because it felt that the text was incomplete
without a clarifying appendix. Such an appendix is under consideration.
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GUIDE POUR L’INCLUSION DE CLAUSES DE FIABILITE
DANS LES SPECIFICATIONS DE COMPOSANTS (OU PIECES DETACHEES)
POUR L’EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

1. Objet

Ce document a pour objet de guider, plutdt que de limiter, les réflacteurs de spécifications et
les Comités d’Etudes dans la prise en considération des facteurs dgnt\l faudraiintenir compte lors
de la préparation des clauses de fiabilité dans les spécifications/de, somposarnt ur équipements
électroniques.

En Pabsence de toute indication contraire dans la spécification, la non-satisfaction a plus d’un
critére, pour un méme spécimen, sera considérée comme une seule défaillance.

2.2 Sinécessaire, deux ou plusieurs critéres de défaillance peuvent &tre spécifiés pour un paramétre donné
d’un composant particulier; 'un au moins concernera la défaillance compléte du composant. (Les
calculs de taux de défaillance relatifs aux défaillances particlles devraient inclure les défaillances
totales.) Ainsi, le taux de défaillance se rapporte au nombre total de défaillances qui sont apparues.

2.3 Seuls les paramétres jugés importants au point de vue des conditions d’emploi typiques pour
lesquelles le composant a été congu feront I'objet des spécifications de mesures destinées a déter-
miner les défaillances.

2.4 Dans certaines conditions, il peut étre souhaitable de spécifier plusieurs taux de défaillance pour les
composants ayant plusieurs paramétres spécifiés pour la détermination des défaillances.
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